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表　未来ユニコーン育成事業（ICT GROWTH）選定企業一覧

企業名 企業概要 主な実績

1 nota

 ○代表者：チェ・ミョンス
 ○設立：2015年6月
 ○所在地：大田市儒城区
 ○主要製品：マシンラーニング効率

化プラットフォーム
 ○技術の分類：人工知能（AI）

 ○投資誘致額（累積）：273億ウォン
 −ネイバーD2SF、カカオインベストメント、サムスンSDS、LG CNSの投資誘致
 〇Korea AI Startup 100に選出（2021年）
 〇NVIDIA Metropolis パートナーに選定（2021年）
 〇Intel、NVIDIA、Axis、AWS、ARM、SKテレコム、サムスンSDS、LGCNSとパートナーシップ

を締結（2020年）
〇欧州(ドイツ)、米国(カリフォルニア)に法人設立（2020年）

2 LAB n PEOPLE

 ○代表者：チョ・ソンユン
 ○設立：2016年1月
 ○所在地：京畿道楊州市
 ○主要製品：生体吸収型金属マイク

ロニードル
 ○技術の分類：デジタルヘルス

 ○シリーズA投資誘致：30億ウォン
 ○資生堂と共同開発パートナー契約を締結（2022年）
 ○産業通商資源部の素材・部品異種技術融合型に選定（2019年）
 ○輸出フロンティア企業の認証を取得（2019年）
 ○ファーストペンギン型創業企業に選定（2017年）
 ○産業通商資源部のベンチャー型専門素材技術開発事業に選定（2016年）

3 ROZETA TECH

 ○代表者：チョ・ヨンジン
 ○設立：2015年10月
 ○所在地：城南市中院区
 ○主要製品：スマート火災災難ソ

リューション
 ○技術の分類：IoT

 ○投資誘致額（累積）：60億ウォン
 ○IoT無線火災感知システムMOUを締結（セブンシティー、2022年）
 ○韓国安全大賞消防庁長賞を受賞（2019年）
 ○Best of MIK＠MWC 2018に選出（2018年）
 ○120の伝統市場に無線火災感知器を設置

4
Ringle English

Education Service

 ○代表者：イ・スンフン、イ・ソンパ
 ○設立：2015年6月
 ○所在地：ソウル市瑞草区
 ○主要製品：非対面オンライン英語

教育サービス
 ○技術の分類：プラットフォーム

 ○シリーズA投資誘致：215億ウォン
 ○1万5,000人有料受講生、1,000人の講師を確保（2022年）
 ○100億ウォンの年間売上高を達成（2021年）
 ○シリコンバレーに米国法人を設立（2019年）

5 VEStellaLab

 ○代表者：チョン・サンス
 ○設立：2018年8月
 ○所在地：ソウル市麻浦区
 ○主要製品：V2Iソリューション

*自動運転車駐車ナビゲーション
 ○技術の分類：人工知能（AI）

 ○Pre-A投資誘致：アジュIB投資など
 ○Tech AD Europe アワード2022を受賞
 ○SOC-ICT優秀企業のスマート交通部門、国土交通部長官賞を受賞（2021年）
 ○GSA韓‐インドSDGs Hackathon 優勝（2021年）
 ○ソウル駅駐車場の室内ナビゲーションシステムを構築（2021年）

6 STAY FOLIO

 ○代表者：イ・サンムク
 ○設立：2015年4月
 ○所在地：ソウル市鍾路区
 ○主要製品：宿泊仲介プラットフォー

ム
 ○技術の分類：プラットフォーム

 ○シリーズA投資誘致：50億ウォン、累積投資額：60億ウォン
 ○MAU50万人、22万人の登録ユーザー、入店した宿泊施設は550カ所（2022年）
 ○シンガポールに法人を設立（2021年）
 ○日本に法人を設立（2021年）

7 SECURETTER

 ○代表者：イム・チャソン
 ○設立：2015年9月
 ○所在地：城南市盆唐区
 ○主要製品：MARS V2

*ランサムウェア電子メール探知ソ
リューション

 ○技術の分類：情報セキュリティー

 ○Pre-IPO投資を誘致：66億ウォン
 ○セキュリティーアワーズコリアCDR部門ソリューション大賞を受賞（2021年）
 ○MARS AIグローバル電子メールセキュリティーサービスを立ち上げ（2021年）
 ○サウジアラビア、タイ、インドネシア、マレーシア、南アフリカ共和国などとのパートナーシッ

プを締結（2021年）
 ○米国RSA Early Stage Expo*に参加（2018年）*世界の情報セキュリティー分野の有望ス

タートアップ45社を選定
 ○KCGA大韓民国セキュリティーソリューション大賞を受賞（2016年）
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8
ATTO Research

 ○代表者：チョン・ジェウン
 ○設立：2012年1月
 ○所在地：ソウル市麻浦区
 ○主要製品：事故認識AI

*リアルタイムで事故や突発的な状況
を自動認識するAIアルゴリズム

 ○技術の分類：人工知能（AI）

 ○投資金額：累積75億ウォン
 ○韓国ICT大賞の５G部門の大賞受賞（2021年）
 ○「革新企業国家代表1000」に選定（2021年）
 ○K-ICTクラウド大賞を受賞（2020年）
 ○国内初のNFVソリューションATHENE v1.0を発売（2016年）

9 Wayne Hills Bryant A.I

 ○代表者：イ・スミン
 ○設立：2019年5月
 ○所在地：ソウル市江西区
 ○主要製品：アルゴリズム技術を用い

てテキストをデジタルコンテンツに変
換

 ○技術の分類：人工知能(AI)

 ○投資誘致額（累積）：132億ウォン
 ○E-credibleの技術評価でAAを獲得（2022年）
 ○韓国エンジェル投資協会TIPS創業企業大賞のIR ピッチ大会で大賞を受賞（2021年）
 ○CES2022革新賞を受賞
 ○米国法人設立

10 INFOWORKS

 ○代表者：パク・ヒョンジュ
 ○設立：2014年3月
 ○所在地：ソウル市衿川区
 ○主要製品：FMCW ４Dライダー*

*　知能型モビリティセンサーおよびソ
リューション

 ○技術の分類：IoT

 ○シリーズA投資を誘致：20億ウォン
 ○「革新企業国家代表1000」に選定（2021年）
 ○ソウル国際発明展示会大賞/金賞（2020年）
 ○中小ベンチャー企業部、BIG3企業に選定（2020年）
 ○ウーバー、SemiNex, AirBusなどとNDA/MOUを締結
 ○現代自動車とMOUを締結、共同R＆D（~2024年）

11 INFINIQ

 ○代表者：パク・ジュンヒョン
 ○設立：2005年3月
 ○所在地：ソウル市衿川区
 ○主要製品：自動運転AIデータ管理

サービス
 ○技術の分類：人工知能（AI）

 ○シリーズA投資を誘致：110億ウォン
 ○CES2022革新賞受賞
 ○「革新企業国家代表1000」に選定（2021年）
 ○My Crowdグローバルロンチング（2021年）
 ○行動認識共同プロジェクトNDAを締結（Volvo）

12 KITTEN PLANET

 ○代表者：チェ・ジョンホ
 ○設立：2017年4月
 ○所在地：済州市
 ○主要製品：ブラシモンスター*

*拡張現実を活用した小児向けのデ
ジタル口腔ケアサービス。

 ○技術の分類：プラットフォーム

 ○シリーズA投資を誘致：50億ウォン
 ○大韓小児歯科学会とのMOUを締結（2021年）
 ○Google PlayのスタートアップTop10に選定（2021年）
 ○30万人の累積ユーザー数および300万件の歯磨きデータを確保（2021年）
 ○世界初の口腔健康増進型こども保険を発売（2019年）
 ○世界初の拡張現実（AR）を用いた歯磨き教育アプリを発売、歯磨き関連アプリで1位を達成

（2017年）

13 4STEC

 ○代表者：イ・スンウォン
 ○設立：2013年12月
 ○所在地：仁川市西区
 ○主要製品：IoT/RIED　ミドルウェア

*
*モノのインターネットセンサーを活用
した人工知能オブジェクト認識ソフト
ウェア

 ○技術の分類：ソフトウェア

 ○国土交通部と鉄道配電線路ケーブル無電源無線安全監視技術開発協約締結（2021年）
 ○スマート供給網の具現化に向けたIoTデータの収集コンベアシステムGS認証を獲得（2021

年）
 ○技術革新型中小企業の認証を獲得（2021年）
 ○韓国ソフトウェア産業協会の優秀賞を受賞（2016年）

14 Hanpass

 ○代表者：キム・ギョンフン
 ○設立：2017年2月
 ○所在地：ソウル市城東区
 ○主要製品：外貨電子金融サービス
 ○技術の分類：プラットフォーム

 ○投資誘致額（累積）：160億ウォン
 ○大韓民国スマート金融大賞を受賞（2021年）
 ○1.2兆ウォンの年間送金額を達成（2021年）
 ○電子支給代行サービスをの発売開始（2021年1月）
 ○グローバル金融大賞（2018年）
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（出所）科学技術情報通信部

15 HOJEONABLE

 ○代表者：ムン・ジョンテ
 ○設立：2012年1月
 ○所在地：大田市儒城区
 ○主要製品：ESP接合素材*

＊スマートフォン、半導体パッケージ
の接合素材

 ○技術の分類：素材

 ○ブリッジ投資を誘致っ：10億ウォン、投資誘致額（累積）：40億ウォン
 ○Ｋ-先導研究賞企業の1号に選定（2021年）
 ○ＳＫハイニックスとの共同開発契約を締結（2019年）
 ○中国法人を設立（2017年）
 ○エポキシ基盤のパッケージ接合素材の世界初の商用化に成功（2016年）


